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Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 27 soubor zaváděný v souboru ČSN IEC 27 Písmenné značky používané v elektrotechnice
(33 0100)



IEC 50 soubor zaváděný v souboru ČSN IEC 50 Mezinárodní elektrotechnický slovník (33 0050)

IEC 68 se skládá z jednotlivých částí, postupně zaváděných do souboru Zkoušení vlivů prostředí
(34 5791)

IEC 194 zavedena v ČSN 35 9002 Plošné spoje. Termíny a definície (eqv HD 142 S3:1991, mod
IEC 194:1988)

IEC 321-2 dosud nezavedena

IEC 410 dosud nezavedena

IEC 589 zavedena v ČSN IEC 589 Zkušební metody k stanovení iontových znečištěnin
v elektroizolačních materiálech kapalinovou extrakcí (34 6464)

IEC 617 soubor zavedený v souboru ČSN EN 60917 Grafické značky pro schémata (01 3390)

EN 100114 Část 1 zavedena v ČSN EN 100114-1 Jednací řád. Postupy posuzování jakosti. Část 1:
Požadavky CECC na schválení organizace (35 4011)

EN 100015 se skládá z jednotlivých částí, zavedených do souboru ČSN EN 100015 Základní
specifikace -Ochrana elektrostaticky citlivých součástek (35 8725)

EN 123000 zavedena v ČSN EN 123000 Kmenová specifikace - Desky s plošnými spoji (35 9000)

EN 160000 zavedena v ČSN EN 160000+A1 Kmenová specifikace - Modulové elektronické jednotky
(18 8050)

EN 160101 dosud nezavedena

CECC 00 114: Část III*

CECC 00 200*

CECC 00 400: Část IV*

CECC 00 802*

CECC 00 803*

 

*  Doporučení CECC jsou dostupná v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních
služeb, Praha 1, Biskupský dvůr č. 5, 110 02 Praha 1.

 

ISO 1000 zavedena v ČSN ISO 1000 Jednotky SI a doporučení pro používání jejich násobků a pro
používání některých dalších jednotek (01 1301)

 

Souvisící ČSN



ČSN IEC 50 (541):1995 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 541: Plošné spoje (33 0050)

(idt IEC 50 (541):1990)

ČSN 05 0040 Spájkovanie. Spájkovanie kovov. Základné pojmy

ČSN EN 61086-3-1 Povlaky pro osazené desky s plošnými spoji (konformní povlaky) - Část 3:
Specifikace pro jednotlivé materiály - List 1: Povlaky pro všeobecné použití (třída I) a pro vysokou
spolehlivost (třída II) (34 6512)

 

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Termín „printed board assembly" je překládán „osazená deska" resp. „osazená deska s plošnými
spoji", avšak termín „electronic assembly je překládán „elektronická sestava".

 

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje slovník použitých termínů a zkratek.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Anna Juráková, Praha, IČO 61278386, RNDr. Karel Jurák, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc.
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Deskriptory: printed boards assemblies, quality assessment, capability approval, test, measurement
procedures

 



Dílčí specifikace: Schválení způsobilosti výrobců osazených desek s plošnými spoji
hodnocené jakosti

Sectional Specification: Capability approval of manufacturers of printed board assemblies of assessed
quality

Rahmenspezifikation: Befähigungsanerkennung für Hersteller von bestückten Leiterplatten mit
bewerteter Qualität

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1996-12-09. Členové CENELEC jsou povinni splnit
Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě
bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

 

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat
v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze
v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá
a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu,
Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného
království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels
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Předmluva

Tato evropská norma byla připravena britskou ONH „Postupem jediného autora".

Text tohoto návrhu byl předložen k hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 160100 dne 1996-1-
-09.

 

Byla stanovena tato data:

 

- nejzazší datum oznámení existence EN

na národní úrovni vydáním identické národní

normy nebo vydáním oznámení o schválení

k přímému použití jako normy národní            (dop)  1998-03-01

 

- nejzazší datum zrušení národních norem,

které jsou s EN v rozporu                       (dow)  1998-03-01
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1 Všeobecně

 

1.1 Předmět normy a rozsah platnosti

Tento dokument je dílčí specifikací, která se vztahuje na osazené desky s plošnými spoji (jak je
definováno v 1.3.2. dále) hodnocené jakosti, které splňují kritéria na modulové elektronické jednotky,
definované v kmenové specifikaci EN 160000. Dokument platí jak pro výrobky stavěné podle zadání
zákazníka, tak pro standardní položky katalogu a definuje hodnocené charakteristiky a zkušební
metody pro schválení způsobilosti, pro kontrolu shody jakosti (kontrola každé dávky) a pro udržování
schválení. Kritéria pro přijetí specifických osazených desek budou uvedena v příslušných
předmětových specifikacích ve shodě se vzorovou předmětovou specifikací EN 160101.

 

Tato dílčí specifikace se musí používat spolu s EN 160000. Navíc k plnění požadavků přílohy A
EN 160000

cituje všechny požadavky CECC 00 114: Část III.

 

-- Vynechaný text --


